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Einige Belegungen von wichtigen Bauelementen 
 

 
 

TL072 
 

 
3PDT Schalter  
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Grundlagen des Bauens und der Bestückung 
 

Farbtabelle Widerstände MF207 FTE52 1% und Beispiel 
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Materialliste / bill of material  

 
 

  
Menge Bezeichnung 
3 Monoklinke 
1 Stereoklinke 
1 3PDT Schalter solder lug 
1 LED Fassung für 3mm 
1 LED rot 3mm Low Current 
1 Pot 100K A (Logarithmisch) 
1 Pot 100K B (linear) 
2 Abstandshalter selbstklebend 12.7mm 
1 DC-Buchse isoliert 
2 IC Fassung 8-polig. 
2 IC TL072 
1 Widerstand 390R (orange/weiss/schwarz/schwarz/braun) 
4 Widerstand 1K (braun/schwarz/schwarz/braun/braun) 
1 Widerstand 2K (rot/schwarz/schwarz/braun(braun) 
4 Widerstand 10K (braun/schwarz/schwarz/rot/braun) 
1 Widerstand 100K (braun/schwarz/schwarz/orange/braun) 
1 Widerstand 470K (gelb/violett/schwarz/orange/braun) 
3 Widerstand 510K (grün/braun/schwarz/orange/braun) 
1 Widerstand 1M (braun/schwarz/schwarz/gelb/braun) 
1 1N4001 (Katode Strich) 
2 Elko 100µF/25 
4 Elko 10µF/ 25V 
1 MKT 22nF = 0,022µF 
4 MKT 1µF/63 
1 Batterieclip 
1 Div. Litze 
1 Leiterplatte 
2 Kabelbinder 
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Ansicht der Leiterplatte Bestückungs- und Leiterzugseite 
 
 
 

 
 
 
 

Bestückung der Leiterplatte 
 
 
 

Als erstes wird die Leiterplatte anhand des unten abgebildeten Bestückungsplanes bestückt. 
Hierzu sollte man mit den niedrigsten Bauelementen anfangen zu bestücken, d.h. als erstes die 
Widerstände, die Diode, die Kondensatoren und zum Schluss die IC-Sockel. Sauberes arbeiten, 
insbesondere die Ausführung der Lötstellen sollte oberste Priorität besitzen, um von vornherein 
generell Bestückungs- und Lötfehler auszuschließen. Die Befestigung  der Leiterplatte im 
Gehäuse erfolgt später dann einfach mittels der mitgelieferten selbstklebenden Abstandshalter. 
Die Verbindungen von der Leiterplatte zu den externen Bauelementen wie Buchsen, LED und 
Potis erfolgt am besten von der Unterseite der Leiterplatte. Als günstig hat sich erwiesen,  jeden 
Punkt von der Leiterplatte mit einem Stückchen andersfarbiger Litze vorher zu versehen, und 
diese dann hinterher, wenn die Platine auf den Sockeln sitzt zu den Buchsen etc. zu verdrahten. 
Natürlich geht es auch von der Oberseite der Platine. 
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Als Gehäuse sollte eines der Grösse 1590BB oder GEH090 verwendet werden. 
 
 
Folgende Bohrdurchmesser sollten verwendet werden: 
Potentiometer : 7mm 
Klinkenbuchsen : 9 
DPDT-Schalter: 12mm 
DC-Buchse: 13mm 
LED-Fassung: 6mm 
 
 
Bei sauberem Aufbau und richtiger Verdrahtung, sollte das Effektgerät sofort funktionieren. Für 
eventuelle Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. 
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Gerät fertig von innen 
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